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Abstract of DE1 9826428 

The miniaturized chip module (1 ) can be replaceably inserted in a predefined position in an aperture (3) 
in a standard field for the chip module in a holding body or chip card body (1 ). The chip module can be 
fitted with an integrated antenna coil and can have encapsulation on its underside 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG istgestellt 

(§) Chipmodul mit Aufnahmekorper 

@ Chipmodul mit Aufnahmekorper, insbesondere mit 
Chipkartenkorper genormter Bauart, wobei der Chipmo- 
dul (2, 4, 22, 44, 58) in miniaturisierter Ausfuhrung in vor- 
gegebener Position auswechselbar in eine im Normfeld 
fur das Chipmodul (2, 4, 22, 44, 58) im Aufnahmekorper 
bzw. Chipkartenkorper (1, 5, 40, 50) vorhandene Ausneh- ■ % 

mung (3, 6, 17, 20, 57) einsetzbar ist. W 
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Beschreibung 

Technisches Gebiet 

Die Erfindung betrifft einen Chipmodul mit Aufnahrne- 5 
korper, insbesondere mit Chipkartenkorper genormter Bau- 
art. 

Stand der Technik 

10 

Chipmodule mit Chipkartenkorper sind weit verbreitet. 
Sie dienen als Telefon-, Krankenkassen- und Bankkarten. 
Vom grundsatzlichen Aufbau her bestehen sie aus einem 
Kartenkorper im Scheckkartenformat und einem darin ein- 
gebrachten Chipmodul mit auBenliegendem Kontaktfeld. 15 
Der Datentransfer und die Energieversorgung des Chipmo- 
duls erfolgt uber das Kontaktfeld mit Schreib- und Lesege- 
raten den sogenannten Terminals. Diese Terminals sind auf 
die genormten Datensatze, Dimensionen und Kontaktanord- 
nungen der kontaktbehafteten Chipmodule abgestimmt. 20 

Daneben sind kontaktlose Chipkarten bekannt, bei denen 
die Dateniibertragung und die Energieversorgung des Chip- 
moduls uber eine integrierte Antenne erfolgt, die iiber Funk 
mit einem Terminal der ebenfalls mit einer Antenne ausge- 
stattet ist in Wechselwirkung tritt. Die kontaktlose Chipkarte 25 
muB fur Transaktionen nur in die Nahe des Terminals ge- 
bracht werden. Sie wird nicht in das Terminal gesteckt, so 
daB die auBeren Abmessungen der kontaktlosen Chipkarte 
unkritisch sind beziiglich der Nutzung eines Terminals. 
Kontaktlose Chipkarten lassen sich deshalb so klein gestal- 30 
ten, daB sie in Uhrengehause oder Schlusselanhanger einge- 
bracht werden konnen und so jederzeit verfugbar sind. In 
diesen Ausfuhrungsformen werden sie bereits als elektroni- 
scher Schliissel, Berechtigungsnachweis oder elektronischer 
Eintrittskarte benutzt. Von Nachteil ist hier, daB es furkon- 35 
taktlose Chipkarten bisher nur wenige Terminals gibt und 
daB sie nicht als Bankkarte zugelassen sind. Bisher konnen 
nur normgerechte und kontaktbehaftete, Chipkarten als 
Bankkarte oder elektronische Geldborse eingesetzt werden. 

40 

Darstellung der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kompati- 
bilitat zwischen den miniaturisierten Chipmodulen und den 
kontaktbehafteten normgerechten Chipkarten fur beste- 45 
hende Terminals herzustellen. AuBerdem soli der Einsatzbe- 
reich der Chipmodule vergroBert werden. 

Die Losung der gestellten Aufgabe wird bei einem Chip- 
modul der eingangs genannten Gattung erfindungsgemaB 
dadurch erreicht, daB der Chipmodul in miniaturisierter 50 
Ausfuhrung in vorgegebener Position auswechselbar in eine 
im Normfeld fur das Chipmodul im Aufhahmekorper bzw. 
Chipkartenkorper vorhandene Ausnehmung druckknopfar- 
tig einsetzbar ist Der an sich bekannte Aufnahmekorper 
bzw. Chipkartenkorper wird folglich mit einer Ausnehmung 55 
ausgestattet, in die das miniaturisierte Chipmodul einge- 
driickt, beziehungsweise wieder herausgedruckt werden 
kann. Mit eingesetztem Chipmodul ist der Chipkartenkorper 
als Bankkarte und der Gleichen verwendbar. Nimmt man 
das Chipmodul aus dem Chipkartenkorper so kann er bei- 60 
spielsweise wieder als elektronischer Schliissel oder elektro- 
nische Eintrittskarte in einem Aufnahmekorper verwendet 
werden. Mit nur einem Chipmodul konnen somit verschie- 
dene Einrichtungen bestiickt werden. AuBerdem ist es mog- 
lich, den Aufnahmekorper bzw. Chipkartenkorper mit ver- 65 
schiedenen Chipmodulen zu versehen. 

In bevorzugter Ausfiihrungsform ist das Chipmodul mit 
einer integrierten Antennenspule ausgestattet. Dabei kann es 



auf seiner Unterseite mit einer Verkapselung versehen sein. 
In vielen Fallen ist es jedoch auch giinstig, wenn das Chip- 
modul von einem in die Ausnehmung passenden Insert ein- 
gefaBt ist. Diese Ausfuhrungsformen sind besonders dann 
geeignet, wenn das Chipmodul im eingesetzten Zustand auf 
seiner Unterseite weitgehend geschutzt sein soli. 

Es ist aber auch moglich die Antennenspule in den Insert 
zu verlegen. SchlieBlich ist es denkbar, daB der Aufnahme- 
bzw. Chipkartenkorper eine Antennenspule hat, die iiber 
Verbindungskontakte an den Chipmodul anschlieBbar ist. Je 
nach Anwendungsgebiet stehen dem Fachmann hier ver- 
schiedene Ausfuhrungsformen zur Verfiigung. 

Der Chipmodul, die Modulverkapselung und/oder der In- 
sert werden mit Ausformungen versehen, die mit AnschluB- 
ausformungen in der Ausnehmung des Aufnahrne- bzw. 
Chipkartenkorpers korrespondieren und formschliissige 
Einrastverbindungen bilden. Dabei sind die Einrastverbin- 
dungen bei einem Chipkartenkorper so ausgestaltet, daB sie 
den Chipmodul so ausrichten, daB das AuBenkontaktfeld 
des Chipmoduls biindig zur Chipkartenkorperoberflache 
liegt. Dies ist wichtig tur die Funktion der Karte, 

Um das Einbringen des Chipmoduls in den Aufnahme- 
bzw. Chipkartenkorper zu erleichtern, wird zumindest eine 
der Ausformungen am Korper, Chipmodul, der Modulver- 
kapselung oder dem Insert aus einem elastomeren Werkstoff 
hergestellt. Eine fiir viele Falle sehr brauchbare Ausfuhrung 
ergibt sich dann, wenn die Ausnehmung des Aufhahme- 
bzw. Chipkartenkorpers mit einem Hnsatz aus elastomerem 
Werkstoff versehen ist. 

Zur Fixierung der Position des Chipmoduls erhalt die 
Ausnehmung eine Kontur, die mit der Kontur des Chipmo- 
duls, seiner Verkapselung beziehungsweise Inserts iiberein- 
stimmt. Hierdurch wird einer Verdrehung des Chipmoduls 
beim Einsetzen entgegengewirkt. 

Die Ausnehmung, insbesondere im Chipkartenkorper, 
kann mit einem Boden abgeschlossen sein. Hierzu kann bei- 
spielsweise die untere Decklage des Chipkartenkorpers die- 
nen. In vielen Fallen ist es jedoch giinstig, wenn die Ausneh- 
mung eine den Chipkartenkorper durchdringende Offnung 
ist, die von beiden Seiten der Chipkarte zuganglich ist. 

Die Dicke des Chipmoduls mit oder ohne Verkapselung 
beziehungsweise Insert wird kleiner oder gleich der Chip- 
kartendicke gewahlt. Die Dicke bestimmt sich unter ande- 
rem auch dadurch, daB die Ausnehmung mit einem Boden 
abgeschlossene ist oder nicht. 

Bei einem Chipmodul mit von auBen zuganglichem Kon- 
taktfeld ist vorgesehen; daB die Einrastverbindungen den 
Chipmodul so ausrichten, daB das AuBenkontaktfeld des 
Chipmoduls biindig zur Chipkartenkorperoberflache liegL 

Bei einem Chipkartenkorper aus einer Oberschicht, Mit- 
telschicht und Bodenschicht ist die Mittelschicht im Bereich 
der Ausnehmung mit die AusschluBausformung bildenden 
Befestigungslippen versehen, welche in eine Hinterschnei- 
dung an der Modulverkapselung beziehungsweise des In- 
serts greifen. Die Befestigungslippen lassen sich bei der 
Herstellung der Chipkarte in giinstiger Weise anbringen. 

SchlieBlich ist es moglich, den Chipkartenkorper mit we- 
nigstens einem weiteren Chipmodul zu versehen, der aus- 
wechselbar oder ortsfest mit dem Chipkartenkorper verbun- 
den werden kann. Hierdurch erhalt der Chipkartenkorper 
eine Multifunktion und kann fiir die unterschiedlichsten 
Zwecke eingesetzt werden. 

Kurzbeschreibung der Zeichnungen 

Anhand mehrerer, in der Zeichnung dargestellter Ausftih- 
rungsbeispiele wird die Erfindung naher erlautert. 
Es zeigen: 
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Fig. 1 den prinzipieUen Aufbau von Chipkartenkdrper 
und Chipmodul, 

Fig. 2 einen Chipmodul in einem miniaturisierten Chip- 
kartenkdrper, 

Fig. 3 einen Langsschnitt durch den Chipkartenkdrper 5 
nach Fig. 2, 

Fig. 4 einen Chipkartenkdrper mit einem Insert, 
Fig. 5 vergrdBert einen Langsschnitt durch den Chipkar- 
tenkdrper nach Fig. 4, 

Fig. 6 einen Chipkartenkdrper mit zwei Chipmodulen 10 
und 

Fig. 7 einen Chipmodul eingesetzt in ein Uhrgehause. 
Ausfuhrung der Erfindung 

15 

In der Fig. 1 ist ein genormter Chipkartenkdrper 1 in der 
Draufsicht gezeigt, in den das miniaturisierte Chipmodul 2 
auswechselbar in Richtung auf die Chipkartenkdrperebene 
zu eingesetzt ist. Fur das Chipmodul 2 ist die Ausnehmung 3 
vorgesehen, die sich im nicht naher bezeichneten Normfeld 20 
fur das Chipmodul 2 befindet. 

Die Fig. 2 zeigt ein Chipmodul 4, daB in den ebenfalls mi- 
niaturisierten Chipkartenkdrper 5 eingefugt ist. Hierfur ist, 
wie auch aus der Fig. 3 ersichtlich, der Chipkartenkdrper 5 
mit der Offhung 6 versehen, die sich in der oberen Deck- 25 
schicht 7 des Chipkartenkdrpers 5 befindet. Zur Unterstiit- 
zung der Positionierung des Chipmoduls 4 in der Offhung 6 
ist sowohl die Offnung 6 als auch das Modulsubstrat 8 in der 
oberen rechten Ecke 9 abgeschragt. Das Chipmodul 4 kann 
folglich nur in der gezeigten Lage in die Offnung 6 einge- 30 
setzt werden. 

Das Chipmodul 4 ist mit dem Kontaktfeld 10 ausgestattet, 
daB mit seiner Oberflache biindig zur Chipkartenkdrper- 
oberflache 11 verlauft. 

Auf seiner Unterseite ist der Chipmodul 4 mit einer Ver- 35 
kapselung 12 versehen. Die Verkapselung 12 hat einen nach 
unten vorstehenden Rand 13 und eine kegelformig verlau- 
fende Hinterschneidung 14, so daB sie, mit dem Rand 13 in 
den Chipkartenkdrper 5 eingesetzt, hinter die Lippe 15 des 
Chipkartenkdrpers 5 greift. Die Lippe 15 wird von der Mit- 40 
telschicht 16 des Chipkartenkdrpers 5 gebildet und stellt in 
der Offhung 17 des Chipkartenkdrpers 5 einen umlaufenden 
Rand dar. Wie auf der Fig. 3 gezeigt, ist die Offnung 17 
durchgehend und die Verkapselung 12 bildet den unteren 
AbschluB fiir die Offnung 17. Die Verkapselung 12 reicht 45 
nicht vdllig bis an die AbschluBflache der Offhung 17. heran 
und kann deshalb leicht mit der Daumenfl ache ertastet wer- 
den, wenn das Chipmodul 4 aus der Offnung 17 herausge- 
druckt werden soil. 

Im vorliegenden Fall ist das Chipmodul 4 mit einer An- 50 
tennenspule 18 versehen, die auf dem oberen Rand der 
Lippe 15 zum Anliegen kommt. Die Offnung 17 nimmt die 
gesamte Hdhe der unteren Deckschicht 19 ein. 

Der Chipkartenkdrper 5 ist besonders fur einen auswech- 
selbaren Einsatz in einem Uhrgehause geeignet. 55 

In der Fig. 4 ist ein Chipkartenkdrper 1 mit dem prinzi- 
piellen Aufbau des Chipkartenkdrpers 1 aus Fig. 1 gezeigt. 
In eine durchgehende Offnung 20 im Chipkartenkdrper 1 ist 
das Insert 21 eingesetzt, daB in seiner Mitte einen Chipmo- 
dul 22 hat. Das Chipmodul 22 ist mit dem AuBenkontaktfeld 60 
23 versehen. Das im wesentlichen eine runde Form aufwei- 
sende Insert 21 ist am unteren Rand 24 abgeschragt, damit 
es in die an gleicher Stelle ebenfalls abgeschragte Kontur 
der Offnung 20 paBt. Es wird angemerkt, daB auch jede an- 
dere geometrische Form verwendet werden kann, z. B. auch 65 
bereits existierende Formen von Chipmodulen. 

Wie aus der Fig. 5 ersichtlich, besteht das Insert 21 aus ei- 
ner Oberschicht 25 dessen Oberflache 26 biindig mit der 



Oberflache der Kontakte 23 und der Oberflache 27 des Chip- 
kartenkdrpers 1 verlauft. Desweiteren ist eine Mittelschicht 
28 vorgesehen, welche die An tennenspule 29 aufnimmt. An 
die Mittelschicht 28 schlieBt eine Bodenschicht 30 an, wel- 
che die Offnung 20 auf ihrer Unterseite biindig mit der Un- 
terseite 31 des Chipkartenkdrpers 1 abschlieBt. 

An die Antennenspule 29 ist iiber die Kontaktstellen 32 
das Chipmodul 22 angeschlossen. 

Der Innenrand 33 der Offnung 20 ist mit einem Einsatz 34 
versehen, der aus einem elastomeren Werkstoff besteht, und 
nach innen in die Offhung 20 gerichtet, eine Befestigungs- 
lippe 35 bildet. Diese Lippe 35 ist umlaufend in der gesam- 
ten Offnung 20. Das Insert 21 ist mit der umlaufenden Nut 
36 versehen, in welche die Befestigungs lippe 35 form- 
schlussig eingreift. 

In der Fig. 6 ist eine besondere Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung gezeigt, bei der der Chipkartenkdrper 
40 mit einer Antennenspule 41 versehen, ist, die iiber Ver- 
bindungskontakte 42, 43 an den Chipmodul 44 angeschlos- 
sen sind. AuBerdem ist der Chipkartenkdrper 40 mit einem 
weiteren Chipmodul 45 versehen, so, daB eine Multifunkti- 
onskarte entsteht. Je nach Bedarf kann das Chipmodul 44 
beziehungsweise das Chipmodul 45 fest oder auswechselbar 
mit dem Chipkartenkdrper 40 verbunden sein. 

In der Fig. 7 ist im Schnitt halbseitig der Aufbau einer 
Uhr 50 als Aufnahmekdrper fur ein Chipmodul gezeigt. Die 
Uhr 50 besteht aus einem Gehause 51, das auf seiner Ober- 
seite mit einem Uhrglas 52 abgedeckt ist. Im Gehause 51 be- 
finden sich der Werkring 53, eine Zwischenplatte 54 und ein 
Kunststoffziffernblatt 55. Auf der Unterseite des Gehauses 
51 ist ein Zwischenboden 56 eingeklipst, der eine Tasche 57 
fur einen auswechselbaren Chipmodul 58 hat. Gehalten 
wird der Chipmodul 58 durch einen transparenten Unterbo- 
den 59. Der Chipmodul 58 ist auswechselbar eingesetzt. 
Hierfur kann der in gleicher Weise wie der Zwischenboden 
56 mit einer Wulst 60 versehene und dadurch einklipsbare 
Unterboden 59 abgenommen und ein neuer Chipmodul ein- 
gesetzt werden. Auf diese Weise kdnnen unterschiedliche 
Chipmodule vom Benutzer der Uhr in die Uhr eingebracht 
bzw. ausgetauscht werden. 

Patentanspruche 

1 . Chipmodul mit Aufnahmekdrper, insbesondere mit 
Chipkartenkdrper genormter Bauart, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chipmodul (2, 4, 22, 44, 58) in mi- 
niaturisierter Ausfuhrung in vorgegebener Position 
auswechselbar in eine im Normfeld fur das Chipmodul 
(2, 4, 22, 44, 58) im Aufnahmekdrper bzw. Chipkarten- 
kdrper (1, 5, 40, 50) vorhandene Ausnehmung (3, 6, 17, 
20, 57) einsetzbar ist. 

2. Chipmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Chipmodul (4) mit einer integrierten An- 
tennenspule (18) ausgestattet ist. 

3. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Chipmodul (4) auf sei- 
ner Unterseite mit einer Verkapselung (12) versehen 
ist. 

4. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Chipmodul (22) von ei- 
nem in die Ausnehmung (20) passenden Insert (21) 
eingefaBt ist. 

5. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Insert (21) des Moduls 
mit einer Antennenspule (29) versehen ist. 

6. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Aufnahmekdrper bzw. 
Chipkartenkdrper (40) eine Antennenspule (41) hat, 
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die uber Verbindungskontakte (42, 43) an den Chipmo- 
dul (44) anschlieBbar ist. 

7. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Chipmodul (4), die Mo- 
dulverkapselung (12) und/oder das Insert (21) mit Aus- 5 
formungen (13, 14, 36) versehen sind, die mit An- 
schluBausformungen (15, 35) in der Ausnehmung (17, 
20) des Aufnahme- bzw. Chipkartenkorpers (1, 5) kor- 
respondieren und formschliissige Einrastverbindungen 
bilden. " io 

8. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB zumindest eine der Ausfor- 
mungen am Aufnahme- bzw. Chipkartenkorper (1, 5), 
am Chipmodul (2, 4, 22), an der Modulverkapselung 
(12) oder dem Insert (21) aus einem elastomeren Werk- 15 
stoff besteht. 

9. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Ausnehmung (20) des 
Chipkartenkorpers (1) mit einem Einsatz (34) aus ela- 
stomerem Werkstoff versehen ist. 20 

10. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Position des Chipmo- 
duls (2, 4, 22) im Aufnahmekorper bzw. Chipkarten- 
korper (1, 5, 40) durch die Kontur der Ausnehmung (6, 
20, 24) und des Chipmoduls, seiner Verkapselung (12) 25 
beziehungsweise des Inserts (21) vorbestimmt ist. 

11. Chipmodul mit Chipkartenkorper nach einem der 
Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Ausnehmung (3) eine den Chipkartenkorper (1, 5, 40) 
durchdringende Offnung (17, 20) ist. 30 

12. Chipmodul mit Chipkartenkorper nach einem der 
Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Dicke des Chipmoduls (4, 22) ohne oder mit Verkapse- 
lung (12) beziehungsweise Insert (21) kleiner oder 
gleich der Chipkartendicke (d) ist. 35 

13. Chipmodul mit von auBen zuganglichem Kontakt- 
feld nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Einrastverbindungen den Chip- 
modul (2, 4, 22) so ausrichten, daB das AuBenkontakt- 
feld (10, 23) des Chipmoduls (4, 22, 44, 45) biindig zur 40 
Chipkartenkorperoberflache (11, 27) liegt. 

14. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB bei einem Chipmodul (5) 
aus einer Oberschicht (7), Mittelschicht (16) und Bo- 
denschicht (19) die Mittelschicht (16) im Bereich der 45 
Ausnehmung (17) mit die AnschluBausformung bil- 
denden Befestigungslippe (15) versehen ist, welche in 
eine Hinterschneidung (14) an der Modulverkapselung 
(12), beziehungsweise des Inserts (21) greift. 

15. Chipmodul mit Chipkartenkorper nach einem der 50 
Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Chipkartenkorper (40) mit wenigstens einem weiteren 
Chipmodul (45) versehen ist, der auswechselbar oder 
ortsfest mit dem Chipkartenkorper (40) verbunden ist. 
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